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    


 


  



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





 



 



1.2. Zasada działania lasera z ciałem stałym ......




1.3. Zasada działania lasera gazowego He - Ne. ....
1.4. Zasada działania lasera molekularnego CO


 Wła   



  dzie w obróbce materiałów .........................

  ce laserowej obróbce materiałów ...................
3.1. Pochłanianie energii .........................
3.2. Nagrzewanie materiału obrabianego bez niszczen
3.3. Topnienie i usuwanie materiału ...............
 cie materiału......................................

 



 

 
 
5.1.3. Materiały obrabiane ........................







5.2.1. Wpływ warunków obróbki laserowej na g  
5.2.2. Analiza graficzna wpływu warunków obróbki la  


  

5.3.1. Wpływ parametrów obróbki laserowej na wydajn  
a) ołów (Pb) ......................................

 
 






  


 







 


 




  
5.6.2. Geometria powierzchni na przekroju podłu 
 
  
 

 








6.2. Wpływ warunków obróbki laserowej na g  


  





 kszenia dokładno  

8.2. Kształtowanie charakterystyki impulsu ........



 dzenia laserowe stosowane w obróbce materiałów ....





  




 

9.4. Przykłady zastosowa 






   

 
 







 

   

           
i Współpracowników, w wiod         
        
      
Maszyn Przepływowych PAN w Gda      
  (Uniwersytet w Pizie, Włochy w ramach Umowy Mi dzynarodowej o Współpracy 
 


    współczesnych me-
tod kształtowania elementów maszyn, urz        
    


Mimo stałego rozwoju zastosowa     laserowych, stałym niedostatkiem s
 ce z braku pełnego poznania zjawisk fizycz-
 

 ka składa si  z 11 rozdziałów, po  

podczas korzystania z laserów przemysłowych du   

   działania laserów o pracy impulsowej i ci głej 


Rozdział 2. Dotyczy wła  
           
cieplnej i powierzchniowej, kształtowania budowy i własno 

  ce laserowej obróbce materiałów 
 

Rozdział 4. dotyczy podstaw technologii obróbki las    
le stałym. 

  własnych procesu i skutków erozji fotono-
 c do tego celu współ-
 
identyfikacji zło 


   
po obróbce laserowej (LBM), formułuj    
    





  
Rozdział 7. zawiera sposoby zwi kszenia dokładno ci wymiarowo-kształtowej oraz wy-

 
          

     
 

Rozdział 10. dotyczy bezpiecze       
     yciu człowieka. 

Rozdział 11. stanowi obszerna literatura z zakresu 

Niniejsza publikacja jest rozszerzeniem i uzupełnie 
 
rej recenzentami byli płk. prof. Zbigniew Puzewicz    
w Warszawie oraz prof. Michał Semena z Politechniki

   ki: Panu Profesorowi Ryszardowi H. Kozłow-
orowi Wacławowi Przybyło z Wojskowej 
   


Moim Współpracownikom na Wydziale In  
    . Michałowi Karchowi oraz mgr in   
    




 







           
 ce: budowy i działania laserów technologicz-
nych (rozdział 1.), charakterystyki impulsu laserowego (rozdział 2.), fizycznych modeli erozji 
fotonowej (rozdział 3.), podstaw technologii obróbki laserowej otworów (rozdział 4.).  

 
  (rozdział 4.) przedstawiono wyniki bada    
noskrawalnych (rozdział 5.).  

Po omówieniu szczegółowego programu bada  (rozdział 5.1.), zawieraj  
 ci (rozdział 5.1.1.), metodyk  
dział 5.1.2.), materiały badane (rozdział 5.1.3.),   pomiarów (rozdział 5.1.4.), w cz 
drugiej rozdziału 5. przedstawiono wyniki obróbki jednoimpulsowej (rozdział 5.2.-5.3.) metali 
czystych oraz stali trudnoskrawalnych (rozdział 5.4

 lono: wpływ charakterystyki impulsu na warto   
  e wpływ g   
       ci procesu (rozdział 5.3.-5.5.) – 
     powierzchni materiałów po obróbce: 
        
  warstwy wierzchniej (rozdział 5.6.); badania struktury i wła  
ał 5.7.) w celu optymalizacji jedno- i wielo-


   pozwoliły na okre          
           
          
  

  wykazała, i  dego badanego materiału mo  
      z uwagi na wła  ci materiałowe i optymaln  
       
           
   , dla której przebieg procesu erozji materiału i je
 

 
            



    
           
    






           
 liwiałby dowolne kojarzenie energii impulsu i czasu

        e najlepsze wła  
         ”, tzw. kryształów zamro 
                
białej”.  

        lono wpływ charakterystyki 
   ci mocy, wpływ g   
wpływ liczby impulsów na wymiary geometryczne otwor 

   

cesu technologicznego obróbki laserowej” (rozdział 

        kszania dokładno   
   na tzw. aktywnym kształtowaniu charakterystyki imp

    



Rozdział 10. dotyczy warunków bezpiecze      
            
 yciu człowieka. 

   ki zawiera bibliografia (rozdział 11.). 


